
2021年 1月 19日 

「TOKYO PACK 2021」への出展のお知らせ 

 

会期 2 月 24 日(水) ～ 2 月 26 日(金) 

会場 東京ビッグサイト 

小間番号 W4-33（西４ホール） 

出展製品 マイクロ波選択加熱装置 

ヒートレスインク  IQ880(新商品) 

UVインクシリーズ（黒・白・マゼンタ・イエロー・シアン・クリア） 

 

https://www.tokyo-pack.jp/

